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・半導体物性・各種デバイス、 
  CMOS前工程プロセス 

講師 鈴木 俊治 
 
・半導体パッケージング技術 

講師 池永 和夫 
 

・パワーデバイス 
講師 吉田  功 

 
・半導体のアプリケーションと 
業界動向     講師 市山 壽雄 

 
・特別講話 半導体は現代文明の 

エンジン     講師 牧本 次生 
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一般社団法人

半導体産業人協会

半導体物性・各種デバイス、
CMOS前工程プロセス

半導体産業人協会 教育委員

サクセスインターナショナル(株)技術顧問
元千葉大学講師、ソニー(株) 中研・厚木超 LSI 研課長

㈱SEN主席技師

工学博士 鈴木 俊治
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一般社団法人

半導体産業人協会

半導体パッケージング技術

半導体産業人協会 会員

サクセスインターナショナル(株)技術顧問
元 ソニー半導体パッケージ部長

ハイブリッドＩＣ事業部長
半導体関連会社 社長

池永 和夫
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一般社団法人

半導体産業人協会 1

半導体のアプリケーションと
業界動向(世界と中国)

一般社団法人半導体産業人協会 理事

元ルネサステクノロジ市場企画部長

元WSTS日本協議会会長＆世界副会長
WSTS：WORLD SEMICONDUCTOR TRADE STATISTICS

世界半導体市場統計

市山 壽雄
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１．半導体のアプリケーション
（１）アプリケーションの推移
（２）スマートフォン
（３）自動車
（４）ロボット
（５）IoT時代の新市場
（６）ICの市場規模

２．半導体の業界動向

（１）世界の業界動向
（２）中国の業界動向
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